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precision works.

modulen ausgestattet. Die Um-
riistung der DIP-Létmodule er-
folgt im Betrieb der Anlage ohne
Stillstandszeit. Dadurch steigt die
Verfiigbarkeit der Anlage und die
Kosten pro Baugruppe sinken.
Die Qualititssteigerung wird
mit dem FIFO TOWER C er-
reicht. Haufig filhren Stérungen
in der Fertigungslinie zum Ab-
bruch der Bearbeitung von Bau-
gruppen, die sich im Stérungsfall
in der Lotanlage befinden. Diese
Baugruppen miissen in der Regel
verschrottet werden, da der Status
der Bearbeitung nicht definiert
ist. Um die Verschrottung der
Baugruppen wirksam zu verhin-
dern, wird der Létanlage der FIFO
TOWER C unmittelbar nachge-

. Wake up Rosetta!

Die Raumsonde ,Rosetta®, fiir
deren Lander-Kamera die Firma
tecnotron elektronik gmbh aus
WeiBensberg das Design und die

schaltet. Er nimmt die Baugrup-
pen auf, die sich im Stérungsfall
noch im Létsystem befinden. Die-
se Baugruppen werden ganz nor-
mal bearbeitet und anschliefend
im Pufferspeicher des FIFO TO-
WERSs zwischengespeichert.

Im Normalbetrieb werden im
FIFO TOWER C die Baugruppen
nach dem , first in first out“-Prin-
zip in drei Pufferstationen aktiv
gekiihlt. Damit steht die dreifache
Zykluszeit der Lotanlage zur
Kiihlung der Baugruppen zur Ver-
fiigung. Eine effektive Abkiih-
lung aufunter 35 °Cist so gewéhr-
leistet. Die Baugruppen kdnnen
anschlieBend problemlos vom
Personal handgehabt oder Folge-
prozessen wie AOI oder ICT zu-
geflihrt werden.

Seit 2005 vergibt das Magazin
Global SMT & Packaging den
Global Technology Award jéhr-
lich fiir herausragende Produkte
in der Elektronik. Eine Jury aus
angesehenen  Personlichkeiten
der Branche zeichnet erstklassige
Produkte basierend auf kreativer
Weiterentwicklung der Technolo-
gie aus.

M www.ersa.de

SA am Goldstone Deep Space
Communications Complex in Ka-
lifornien das erste Lebenszeichen.
Erleichterung und Freude war im

Rosettasonde mit Philae-Lander an Bord. Bildquelle: ESA

Herstellung der Elektronik iiber-
nommen hatte, wurde kiirzlich
aus dem Dornroschenschlaf ge-
weckt. ,,Rosetta” wurde von der
ESA vor zweieinhalb Jahren in ei-
nen Energiesparmodus gestellt.
Am Montag den 20. Januar um
11 Uhr klingelte der interne We-
cker der Raumsonde und ,,Roset-
ta“ wurde aktiviert. Gegen Abend
um genau 19:18 Uhr empfing die
70-Meter-Radioantenne der NA-

1-2/2014

Kontrollzentrum der ESA zu spii-
ren, nachdem die Beteiligten und
Tausende per Livestream im In-
ternet gebannt auf die Anzeigen
gestarrt und gewartet hatten. Die
vom DLR-gelieferte Kamera, bei
der tecnotron hier mitgearbeitet
hat, wurde mit Férdermitteln des
Bundes unterstiitzt.

Am 2. Mérz 2004 startete ,,Ro-
setta“ zum Kometen Tschurju-
mow-Gerasimenko (bekannt

nach seinen Entdeckern 1969).
Erst nach 10 Jahren und rund 6
Milliarden Kilometern, vorbei an
der Erde und am Mars, erreicht
,,Rosetta* im Herbst diesen Jahres
den Kometen und wird einen Lan-
der absetzen. Dieses Minilabor
wird dann den Kometen erfor-
schen, damit Wissenschaftler die
Geschichte des Sonnensystems
besser verstehen konnen. Mit der
Landung auf dem Kern eines Ko-
meten wird raumfahrttechnisches
Neuland betreten, wie dies vor
knapp einem halben Jahrhundert
ja auch mit der Landung auf dem
Mond der Fall war.

platte wiirden eine so grofle me-
chanische Spannung erzeugen,
die zur Zerstorung des wertvollen
Sensors fithrt. Das bestatigten
Temperaturtests im Vorfeld. Erst
durch einen sehr speziellen Multi-
layer-Verbundaufbau aus Polyi-
mid und Molybdén sowie das
Aufbringen einer zusitzlichen
Kompensationsflache aus Invar
zwischen Leiterplattenoberfléche
und CCD-Chip gelang es, die me-
chanische Belastung ins ,,Innere*
der Leiterplatten zu verlagern,
weg vom CCD-Sensor.

Der Chip wurde auf diese spe-
ziell ausgesuchte Metallschicht

tecnotron-konzipierte Leiterplatte fiir die High-Tech-Kamera in ,Rosetta”

tecnotron wurde im Jahr 2002
mit der Konstruktion und Bestii-
ckung der Leiterplatten der da-
mals neu entwickelten Kamera
vertraut. Elektronikentwicklun-
gen fiir extreme Umweltbedin-
gungen, wie sie z.B. in der Raum-
fahrt vorkommen, erfordern den
Einsatz besonderer Technologien
bei der Leiterplattenkonstruktion.
Die Ingenieure von tecnotron sind
spezialisiert auf die Konzeption
und Herstellung von Leiterplatten
fiir die Elektronik von Spezialka-
meras, die in Satelliten zum Ein-
satz kommen. So sind bereits Sa-
telliten mit tecnotron-Leiterplat-
ten seit Jahren erfolgreich im Ein-
satz.

Die groBte Herausforderung
bei dem Projekt war sicherlich die
Befestigung des 15x30 mm gro-
Ben ungehdusten CCD-Chips.
Unterschiedliche thermische
Ausdehnungskoeffizienten von
Chip und herkdmmlicher Leiter-

geklebt, die ein nahezu identi-
sches thermisches Ausdehnungs-
verhalten hat. An den Klebevor-
gang selber wurden auch sehr ho-
he Anforderungen gestellt. So
muss die Schichtdicke des Kle-
bers absolut homogen und ohne
Lufteinschliisse sein. Auflerdem
muss der Klebstoff in genau vor-
gegebene Form und Fliche ver-
laufen.

Im Hause tecnotron verfolgt
man mit Herzklopfen und natiir-
lich ein wenig Stolz den Fortgang
des Projektes und hofft, dass nach
der langen Reise von ,Rosetta“
zum Kometen Tschurjumow-
Gerasimenko die eingebaute
High-Tech-Kamera ,Made in
Germany* mit der von tecnotron
konzipierten Leiterplatte, tolle
Bildervon der Oberflidche des Ko-
meten liefern wird.

B www.tecnotron.de
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